共创‘芯’时代    共享新未来

2025厦门国际半导体及集成电路博览会

     2025 Xiamen International Semiconductor and integrated circuit expo             

       时间：2025年12月10-12日   地点：厦门国际会展中心          同期举办：厦门光博会
邀 请 函     
指导单位:   中国电子学会                   中国电子商会       

合作单位：  福建省数字经济企业商会         厦门市新材料产业协会

厦门市光电半导体协会           厦门市集成电路行业协会

厦门市电子信息商会             台湾电路板协会

台湾光电与半导体设备产业协会   台湾太阳光电产业协会         
台湾电子设备协会               
承办单位： 厦门优创威展览有限公司  

大会官网： http://xm.sicexpo.net 
◆ 展会介绍           

国内半导体的销售占了全球的 1/3，是份额最大的，相当于美国、欧盟及日本的总和，不过这主要是因为中国是全球制造的中心，尤其是电脑、手机产量第一，消耗了最多的芯片。随着人工智能的快速发展，以及 5G、物联网、节能环保、新能源汽 车等战略性新兴产业的推动下，半导体的需求持续增加。预计2025年中国半导体市场需求规模将进一步扩大，市场需求规模有望达到2.5万亿元。为更好的推动半导体业界交流互动，提升半导体行业国际化水平，“2025厦门国际半导体及集成电路博览会” 将于 2025 年12月10-12日在厦门国际会展中心隆重召开。本届大会分为展览会、高峰论坛和学术会议三大板块，是半导体行业的年度盛会，也是半导体行业和相关产业交流合作的综合性专业展示平台。

◆展会宣传
◆合作媒体：通信产业报、通信世界、光纤在线、中国通信网、光通信网、网络电信、中国制造网、华强电子网、中国激光设备网、激光制造网、中国激光网、激光世界、激光网、光粒网、光学在线、视觉系统设计、应用光学、中国光学网、光电行业网、光学中国网、中国机器人网、全球无人机网、中国激光设备网、激光网、光电汇、中国智能化网、激光制造网、中国光电网、中国光电； ◆短信：短信（商品、设备、技术） 

◆专人派发：安排专业人员到行业内展会派发请柬、门票，面对面邀请邀请观众；

◆电话营销：电话邀请专业观众；      ◆软新闻宣传：组委会官网及合作网站新闻稿、专题报道；

◆为何选择厦门半导体展？
1、同期多展协同效应，半导体上下游企业齐聚，一站式看遍半导体产业；

2、同期多场会议及活动，从学术、产业到应用，助力企业布局未来；

3、服务半导体行业，聚焦优势产业资源，将汇聚超500家半导体企业；

4、得到政府机关、行业协会、科研院校等多方的合作与支持；

5、厦门启动“十大未来产业培育工程”：其中多数未来产业与半导体行业有关；

6、厦门新型半导体研发机构可享受政府高额经费补助；

7、突出福、厦 双核带动，福建规划两座科学城；

8、与作为全国特色半导体暨集成电路产业园区的海峡两岸集成电路厂商共同成长;

9、福建厦门光电行业产业集群云集：有集成电路和光电产业集群、计算机和网络通信产业集群、高端装备产业集群、数字经济（软件和信息技术服务）产业集群等；

10、厦门即将落地公共服务平台EDA平台，是目前全国最完整的由政府搭建的集成电路产业链，包括私下分析，技术测试、保税交易等。厦门市工信局亦修订MPW政策，将补贴从每年200万提高到每年500万，大力支持企业发展。
◆展览时间：  布展日期：2025年12月8-9日          开幕时间：2025年12月10日 9:30

展示交易：2025年12月10-12日        撤展时间：2025年12月12日16：00  

◆展览范围

博览会以客户需求为导向，整合上中下游产业链资源，为展商与专业观众、采购团提供合作交流契机。展区设置更加精细化、专业化，呈现半导体产业最新技术成果与区域风采，促进半导体产业创新融合发展。

1、IC设计专区：EDA、IP设计、嵌入式软件、数字电路设计、模拟与混合信号电路设计、集成电路布局设计、IDM、Fabless厂等；

2、集成电路制造专区：晶圆制造厂及代工厂、模拟集成电路、数字集成电路和数、模混合集成电路制造等；

3、封装测试专区：测试探针台、测试机、分选机、封装设备、封装基板、引线框架键合丝等；

4、半导体材料专区：硅片及硅基材料、光掩模板、电子气体、光刻胶及其配套试剂、CMP抛光材料、靶材、 封装基板、引线框架、键合丝、包封材料、陶瓷基板、石墨烯、石墨粉、石墨材料、芯片粘合材料等；

5、设备制造专区：减薄机、单晶炉、研磨机、热处理设备、光刻机、刻蚀机、离子注入设备、 CVD/PVD 设备、 清洗设备、切割机、装片机、键合机、 测试机、分选机、探针台、洁净室设备等；

6、电子元器件专区：电阻、电容器、电位器、电子管、散热器、机电元件、连接器、半导体分立器件、电声器件、 激光器件、电子显示器件、光电器件、传感器、电源、开关、微特电机、电子变压器、继电 器、印制电路板、集成电路、各类电路、压电、晶体、石英、陶瓷磁性材料、印刷电路用基材基板、电子功能工艺专用材料、电子胶（带）制品、电子化学材料及部品等；

7、AI+5G专区：工业互联网平台、智能机器人、智能汽车、智能手机、智能交通、航天航空电子、智能家电、无人机、5G开发及应用、多接入边缘计算、网络切片、虚拟技术、医疗电子等；

8、智慧电源专区：微波射频、半导体LED、离子电源、共享智慧充电、通信电源、光伏/风电/储能电源设计、功率变换器磁技术等；

9、综合展区：全国各地政府组团、半导体相关领域产业园区、证券、银行、保险、基金、投资金融机构等。

◆收费标准：  
	展位类别
	标准展位（3mx3m）
	豪华展位（3mx3m）
	光地（36㎡起租）
	备注

	内资/合资企业
	11800元/个
	12800元/个
	1000元/㎡
	双面开口展位加收10%

	外资企业
	25000元/个
	28000元/个
	2000元/㎡
	双面开口展位加收10%


展位配置：

普标配置说明：一张咨询桌、两把椅子、两盏射灯、一个电源插座、楣板

豪标配置说明：一张咨询桌、两把椅子、两盏射灯、一个电源插座、楣板、高门头

光地：光地不配备任何设施，另需缴纳施工管理费和电费

◆主要活动：  

1、博览会开幕式                           2、2025国际半导体产业发展高峰论坛

3、2025国际集成电路设计高峰论坛           4、2025国际创新材料发展高峰论坛         

5、2025国际智能芯片高峰论坛               6、交流晚宴

◆现场广告：通道桁架广告、移动桁架广告、礼品袋等（详细资料备索）。

◆会刊（210mmX145mm）/证件广告：

	封面 
	封底
	封二/扉页
	跨版
	封三
	彩内
	参展证(独家）
	参观证（独家）

	20000
	18000
	10000元
	8000
	8000
	3000元
	20000元/展期
	50000元/展期


◆技术交流会：
交流会/推介会12800元/场(45分钟）主题自定，会议详细资料及赞助方案备索。

战略合作级别: 
10万、30万、50万、80万等，(具体内容请与组织机构联系)

成为协办: 
冠名、协办、赞助参与本届盛会，将得到10大项的服务或宣传，向组委会索取相关方案和回报条例!
2025厦门国际半导体及集成电路博览会

                     时间：2025年12月10-12日   地点：厦门国际会展中心 

                                

                                                             同期举办：厦门光博会
 (Please fill in the form in Block Letter请以正楷填写)     

本单位认可参展细则，并保证支付各项参展费用，服从大会统一安排。

	APPLICATION FORM / AGREEMENT 参展申请表/合同表 


	公司名称

Company Name
	中文Chinese：

	
	英文English：

	联系方式

Contact
	地址/Address：                                
	邮编/Post Code：

	
	电话/Tel：                               
	传真/Fax：

	
	电邮/E-mail：                                
	联系人姓名/Contact Person：

	

    
	公司性质

Type of Category
	        外资

International
	      中外合资

Joint Venture
	     内资企业

Domestic

	
	展示产品:

	
	标准展台/Standard Booth:     个Booth(s);     普标      豪标     
展台号/Booth No:                ;                               

费用/Fee:RMB                       ;          单开     双开

	
	室内空地/Indoor Raw Space        平方米/Sq.m.;编号/ No:              ;                               

费用/Fee:RMB                  ;      

	
	会刊彩色广告/Advertising in the Show Catalogue                  版/Page(s);费用/Fee:RMB                    ;

	
	费用合计/Total:(小写/Small Letter)          ;

(大写/Capitalization)             _;

 付款时间/Payment Time                  ;    

	收款单位Beneficiary
	户  名：厦门优创威展览有限公司           帐  号：35150198040100003049
开户行：中国建设银行股份有限公司厦门自贸试验区分行    行 号：105393000136


Exhibition Organizer(Seal)                               Signature 负责人签字：




 

主办单位加章                                          ( with company stamp　参展单位加章)
Contact经办人：赵伟

                                                    Date 日期：






请填妥此表格并盖章扫描回执我司
	厦门优创威展览有限公司
联系人/Contact：李海菊 
手机：13161718173

	参展提示：1.参展商申请展位后请在5个工作日内将展位费用电汇到大会的指定账号。2.如参展商中途退展，所付款项概不退还。3.如因不可抗力因素或不以组织方主观意志为转移的因素及其它原因等延期举办此次展览会，则组织方有权要求参展方继续参展，且不承担退还参展方已付费用的责任。4.为了保证大会整体形象，组委会保留调整部分参展商展位的最终权力。5.依法取得法人营业执照，依法并已办理国家规定相关资质。
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